






























专利名称(译) EL面板及其制造方法

公开(公告)号 CN1992332A 公开(公告)日 2007-07-04

申请号 CN200610156582.8 申请日 2006-12-28

[标]申请(专利权)人(译) 东京电气化学工业株式会社

申请(专利权)人(译) TDK株式会社

当前申请(专利权)人(译) TDK株式会社

[标]发明人 里见伦明
东幸弘

发明人 里见伦明
东幸弘

IPC分类号 H01L27/32 H01L21/50

CPC分类号 H01L51/5237 H01L27/3295 H01L51/5246

优先权 2005380057 2005-12-28 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种即使利用树脂密封也能够抑制由密封树脂引起的EL元件的特性
劣化的EL面板及其制造方法。本发明的EL面板(1)，具有在透明基板(10)
上依次层叠阳极(12)、有机层(16)及阴极(18)而构成的多个EL元件(20)，
位于互相邻接的EL元件(20)之间的间隔壁(14)，以及将多个EL元件(20)及
间隔壁(14)一体覆盖的密封板(22)；在透明基板(10)和密封板(22)之间介
入有树脂(24)，且由于间隔壁(14)和EL元件(20)的有机层(16)之间形成有
空间部(26)，所以显著抑制了密封树脂(24)的树脂成分侵蚀EL元件(20)的
有机层(16)的情况。
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